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KONTAKT Z NAMI

Micromeritics Instrument Corporation
4356 Communications Drive
Norcross, GA 30093-2901 USA
Telefon: 1-770-662-3636
www.Micromeritics.com

Serwis lub naprawa urzadzenia
Telefon: 1-770-662-3636
Miedzynarodowo: Skontaktuj sie z lokalnym dystrybutorem
lub zadzwon pod numer 1-770-662-3636
Service.Helpdesk@MalvernPanalytical.com

Wsparcie aplikacji Micromeritics
Micromeritics.Support@MalvernPanalytical.com
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O TEJ INSTRUKCJI

Niniejsza skrocona instrukcja pomoze rozpocza¢ analize przy uzyciu dostarczonego materiatu
referencyjnego oraz wstepnie zdefiniowanej metody. Ogdlne zasady obstugi urzgdzenia
znajdujg sie w Podreczniku operatora.

Nastepujgce symbole i ikony wskazujg $rodki ostroznosci lub dodatkowe informacje i mogg
pojawia¢ sie w niniejszej instrukciji:

/ UWAGA — zawiera wazne informacje dotyczgce danego tematu.

(R PRZESTROGA — zawiera wskazéwki zapobiegajgce dziataniom, ktére mogg
uszkodzi¢ urzgdzenie lub jego podzespoty.

OSTRZEZENIE — zawiera informacje zapobiegajgce dziataniom, ktére moga
spowodowac obrazenia ciata.
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Bezpieczenstwo ogdlne EI micromeritics®

BEZPIECZENSTWO OGOLNE

Nie serwisuj ani nie modyfikuj tego urzadzenia bez uprzedniego upowaznienia
personelu serwisowego Micromeritics. Urzadzenie nie zawiera czeéci, ktére mogtyby

by¢ serwisowane przez uzytkownika.

Kazde urzgdzenie laboratoryjne moze stanowi¢ zagrozenie dla personelu, jezeli jest niewtasciwie
obstugiwane lub zle utrzymywane. Osoby obstugujgce i konserwujgce urzgdzenia Micromeritics
powinny znac ich dziatanie oraz by¢ odpowiednio przeszkolone w zakresie bezpieczenstwa.

m Przeczytaj Podrecznik operatora, aby zapoznacé sie ze specjalnymi instrukcjami
obstugi urzgdzenia.
m Znajomos¢ funkcji urzgdzenia i procesow operacyjnych jest niezbedna.

m Podczas obstugi urzgdzenia nalezy nosi¢ odpowiedni sprzet ochrony osobistej —
taki jak okulary ochronne, fartuch laboratoryjny, rekawice ochronne itp.

m Do podnoszenia lub przenoszenia urzadzenia uzywaj odpowiednich urzadzen do
transportu ciezkiego sprzetu. Upewnij sie, ze dostepna jest wystarczajgca liczba
o0séb do pomocy przy przemieszczaniu urzadzenia.

m Zawsze przestrzegaj instrukcji bezpieczenstwa zawartych na etykietach
umieszczonych na urzgdzeniu. Nie zmieniaj ani nie usuwaj tych etykiet.

Podczas kontroli urzgdzenia sprawdz, czy etykiety bezpieczenstwa nie sg
zuzyte lub uszkodzone.

m Prawidtowa konserwacja jest kluczowa dla bezpieczenstwa personelu oraz
sprawnej pracy i wydajnosci urzgdzenia. Regularna konserwacja urzadzenia
zwieksza bezpieczenstwo, zapewnia optymalny wynik korncowy badania i zapobiega
kosztownym przestojom. Nieprzestrzeganie zasad prawidtowej konserwacji moze
prowadzi¢ do niebezpiecznych sytuacji i skroci¢ zywotnos¢ urzgdzenia.

m Nieprawidtowe obchodzenie sie z potencjalnie niebezpiecznymi materiatami,
ich niewtasciwa utylizacja lub transport moze spowodowa¢ powazne
obrazenia ciata lub uszkodzenie urzadzenia. Podczas pracy z substancjami
niebezpiecznymi nalezy zawsze by¢ zaznajomiony z kartg charakterystyki
substancji chemicznej (SDS) Za bezpieczng obstuge i uzytkowanie urzadzenia,
materiatdw eksploatacyjnych i akcesoridéw odpowiada operator.

PRZEZNACZENIE URZADZENIA

Urzadzenie powinno by¢ obstugiwane przez wykwalifikowany personel, ktéry zna
zasady prawidtowej obstugi sprzetu zgodne z zaleceniami producenta, a takze
wszelkie zwigzane z tym zagrozenia i metody zapobiegania im. Kazde uzycie

urzgdzenia inne niz opisane w niniejszej instrukcji jest traktowane jako uzycie
niezgodne z przeznaczeniem i moze stanowi¢ niebezpieczenstwo.

Urzadzenie powinno by¢ uzywane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami lokalnymi
i krajowymi.
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I m I m icromeritics® Bezpieczenstwo ogdlne

SYMBOLE MOGACE POJAWIC SIE NA URZADZENIU

Ponizsze symbole lub ikony oznaczajg $rodki ostroznosci i/lub informacje uzupetniajgce i moga
by¢ umieszczone na urzgdzeniu:

& Podczas pracy z urzgdzeniem oznaczonym jednym z tych symboli nalezy zachowaé
szczegolng ostroznosc. Te symbole oznaczajg, ze dana czes¢ moze by¢ gorgca

i powodowac powazne oparzenia.

& Podczas pracy z rozgrzanymi powierzchniami nalezy uzywaé bawetnianych rekawic
c dotagczonych do zestawu akcesoriow. Te bawetniane rekawice nie chronig ragk przed

powierzchniami o temperaturze powyzej 60 °C.

Podczas pracy przy urzgdzeniu oznaczonym tym symbolem nalezy odwotac sie do
odpowiedniego Podrecznika operatora w celu uzyskania dodatkowych informaciji.

Wyswietlenie tego symbolu oznacza, ze toksyczne lub tatwopalne gazy wymagaja
A odpowiedniego odprowadzania spalin.

Symbol ten moze réwniez oznaczaé, ze urzgdzenie zawiera rtec, ktéra jest
substancjg niezwykle toksyczng. Przeczytaj Karte Charakterystyki Substanciji
Niebezpiecznej (SDS), zapoznaj sie z zagrozeniami zwigzanymi z rtecig i dowiedz,
jak postepowac w przypadku rozlania lub narazenia na kontakt.
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O MicROPREP

MicroPrep stuzy do odgazowywania putapki zeolitowej w urzgdzeniu ChemiSorb Auto.

Putapka zeolitowa zastepuje tradycyjna putapke kriogeniczng, czyli metalowg wezownice zwykle
zanurzong w kriogenicznej zawiesinie, uzywang do kondensacji par z gazu przeptywajgcego po
probce przed dotarciem do detektora przewodnosci cieplnej (TCD).

Obecnoé¢ pary w gazie negatywnie wptywa na odczyty TCD, zmniejszajgc doktadnosé pomiaru
i skracajgc zywotnos¢ detektora. W zwigzku z tym pary powstajgce w trakcie eksperymentéw
chemisorpciji, takie jak para wodna z redukcji katalitycznej, muszg zosta¢ usuniete ze strumienia
gazu przed kontaktem z TCD, gdy jest on aktywny.

/ Jezeli TCD nie jest wigczony, para nie bedzie miata na niego wptywu.

Tradycyjna putapka kriogeniczna jest skuteczna, ale nieprzyjazna dla uzytkownika,
poniewaz wymaga przygotowania kriogenicznej zawiesiny dla kazdej analizy.
Hydrofilowa natura zeolitu pozwala na adsorpcje pary, co czyni go bardziej praktycznym
rozwigzaniem. Z czasem jednak zeolit ulega nasyceniu i traci zdolnos¢ adsorpcji pary.
Proces adsorpcji pary przez zeolit jest odwracalny; nie ma potrzeby wymiany zeolitu —
wystarczy regeneracja.

Przeptyw obojetnego gazu przez ztoze zeolitu przy cieple generowanym przez MicroPrep
powoduje desorpcje zatrzymanej pary. Tym samym oczyszcza zeolit i pozwala na jego
ponowne wykorzystanie z ChemiSorb Auto. Czestotliwos¢ regeneracji zalezy od sposobu
uzytkowania i zastosowania urzadzenia. Jezeli urzgdzenie i putapka sg uzywane codziennie,
najlepiej regenerowac putapke raz w tygodniu. Jezeli urzadzenie i putapka sg uzywane
sporadycznie, regeneracje nalezy przeprowadzaé co miesigc.
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Regeneracja putapki dla ChemiSorb Auto

[M] micromeritics®

REGENERACJA PULAPKI DLA CHEMISORB AUTO

1.

==roR

alysis Report
Condiions. Optons

O Cakeulate
1.0000

20000

2. Wybierz karte Analiza.

Aby utworzy¢ plik prébki, z paska menu wybierz Plik > Nowa probka.

3. W polu Wyswietl warunki dla , z listy rozwijanej wybierz ChemiSorb Auto.

B3 NewFile 1

= EN S
Sample Analysis Report
Description Conditons Optons

&5
Analysis conditions: | Analysis Conditions

4. Kliknij Wstaw. Zostanie wyswietlone okno Wstaw krok eksperymentu.

Insert Experiment Step X
Available steps
Experiment
Gas Calibration
Loop Calibration
Zero Mass Flow Controllers

oK Cancel

MicroPrep Skrocona instrukcja
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Iml micromeritics® Regeneracja putapki dla ChemiSorb Auto

5. W sekcji Dostepne kroki, wybierz Eksperyment, a nastepnie kliknij OK.
6. W polu Opis, wprowadz Regeneracja pufapki z data.
7. W polu Typ analizy, kliknij liste rozwijang, wybierz Inne, a nastepnie kliknij OK.

Experiment [N x|
Description: ~ Trap regeneration with date

Type of analysis: Other v Stoichiomet

oK Cancel |

8. Po powrocie do okna Warunki analizy kliknij Zakonczenie.
9. Kiliknij Wstaw.

10. W oknieWstaw krok eksperymentu , kliknij Ustawienia urzadzenia, a nastepnie
kliknij OK.

Insert Experiment Sikp X

Available steps

Dose

Experiment

Gas Calibration

Loop Calibration

Start Recording

Start Repeat

Temperature Ramp

Wait

Zero Mass Flow Controllers

OK | Cancel

11. W oknie Ustawienia urzgdzenia wykonaj nastepujgce czynnosci:

m W sekcji Przeptywu gazu, w polu Gaz nosny/referencyjny, z listy rozwijanej wybierz Hel.
Nastepnie wprowadz natezenie przeptywu 50,00 sccm.
m W sekcji Sciezka przeptywu zaznacz opcje Pominiecie, Wypetnienie, Analiza,

i Putapka.
12. Kliknij OK.

Gas Flow

Carrier/Reference Ga& Loop, Injection, or Blend Gas
Helium ~  <None> v

50.00 cm? STP/min 50.00

Flow Path

Blend valve Loop valve Analysis valve  Trap valve
O Bypass Ol () Prepare () Bypass
() Blend () Inject © Analyze O Trap

MicroPrep Skrocona instrukcja
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Elnsert Experiment Step X

Regeneracja putapki dla ChemiSorb Auto Iml micromeritics®

13. Na karcie Warunki analizy kliknij Wstaw.
14. W oknie Wstaw krok eksperymentu wybierz Oczekiwanie, a nastepnie kliknij OK.

Available steps

Dose

Experiment

Gas Calibration

Instrument Settings

Loop Calibration

Start Recording

Start Repeat

Temperature Ramp

Wait

Zero Mass Flow Controllers

OK Cancel

15. W oknie Oczekiwanie, w polu Oczekuj przez [minuty] wprowadz 300 Kliknij OK.

Wait X

N

| ©Waitfor 300.00 minutes.

(_) Wait for operator:

") Wait until baseline and temperatures are stable.

) Wait for 2.00 minutes, or change from baseline.

() Wait for return to baseline.

oK Cancel

Na karcie Warunki analizy zostang wys$wietlone nastepujgce ustawienia:

] = =3
Sample Analysis Report
Description Conditions Options.
Analysis conditions:  Analysis Conditions v
View conditions for:  ChemiSorb Auto v
101 Bxperment Inset..
1.02 Instrument Settings
1.03 Wait Edt... Clear
Insert Analysis Conditions...
Baselne..
Step Detail
- Termination ---
Carrier: None @ 50.00 (He @ 50.00)

(Fill) (Analyze) Bypass

16. Wybierz Zapisz jako (lub Zapisz jesli plik zostat wczesniej zapisany).
17. W oknie Zapisz plik nadaj plikowi nazwe Regeneracja putapki. Kliknij Zapisz.

MicroPrep Skrocona instrukcja
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Iml micromeritics® Konfiguracja urzadzenia

KONFIGURACJA URZADZENIA

1. Na urzadzeniu zdejmij metalowg wezownice (putapke kriogeniczng), odkrecajgc nakretki.

.

3. Ostroznie nasun ptaszcz grzewczy na szklang komoérke, zawigz sznur Sciggajgcy i zatéz
klips na ptaszcz, aby utrzymac go na miejscu.
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Rozpoczecie analizy probki EI micromeritics®

ROZPOCZECIE ANALIZY PROBKI

Wro6¢ do aplikacji ChemiSorb Auto.
Z paska narzedzi wybierz Jednostka > Analiza prébki.
Kliknij Przegladaj.

o nh =

W oknie Wybierz plik do analizy , wybierz wczesniej zapisany plik Regeneracja putapki.

1T Analysis (Unit 1 - 2730 S/N: DEMO2)

View:  Operation

f

e Mass: 10000 g EmpiyTube: 10000 g
000-018-CB-TW Ll Sample + Tube: 20000 g
Ed

5. Po powrocie do okna Analiza kliknij Start.

6. W urzadzeniu MicroPrep ustaw temperature ptaszcza grzewczego na 245 °C,
naciskajgc przycisk z symbolem gwiazdki po lewej stronie oraz strzatke w gore az do
osiggniecia zgdanej temperatury.

7. Po zakohczeniu testu schiédz ptaszcz grzewczy, ustawiajgc go na 0°C, przytrzymujgc
przycisk z symbolem gwiazdki po lewej stronie oraz strzatke w dét, az do osiggniecia
zgdanej temperatury.

Po ostygnieciu ptaszcz mozna zdjg¢ lub pozostawi¢ na miejscu do kolejnego cyklu regeneracji.
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HE RoHS BZEYIEERERAZE / China RoHS Hazardous Substance Table

(SJ/T 11364-2024)

F=Ha / Product: J-KEM MicroPrep (distributed by Micromeritics Instrument Corp.)

BB EEZREI9FFEHE RoHS / All major components are compliant
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